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Get only one thermistor signal

Design concept
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-> Meeting semaine prochaine pour déterminer le mapping optimal sur les connecteurs

+ LEDs driver
LEDs trigger from CALOROC

+ 3v3 LEDs supply from FMC ?
Thermistor ADC

Matrix from the 
current prototype



Questions en suspens

Mesure de température avec des thermistors

→ 1 thermistor par groupe de 2x3 matrices

→ Vérifier ADC du LpGBT

Pilotage des LEDs

→ Vérifier la solution CMS HGCAL
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